UM POUCO SOBRE O IFPMIC APESAR DELE SER PEQUENO ELE E UM COMPONENTE CHAVE NA PLACA DO CELULAR NOS DOIS SENTIDOS POIS ELE COM FALHA EM ALGUM BLOCO INTERNO A PLACA VAI DAR UM PEQUENO CONSUMO PRIMARIO NA FONTE UNS 35 ANPERES A CASO QUE ELE ESTAR EM CURTO TOTAL AI A PLACA AQUELE MAIS MAIS NORMALMENTE ELE ENTRAR EM FUGA E SUPER DISCRETO NÃO ESQUENTA NEM NADA A CASOS QUE ELE DAR 0.001 AMPERES NA FONTE E SIMPLESMENTE O CELULAR NÃO LIGA POR CAUSA DA MICRO FUGA E POR CAUSA DA COMUNICAÇÃO DELE COM O PROCESSASOR SERIAL DATA E CLOCK E ONDE OS DOIS SE CONVERSAM.  A VBUS ENTRA EM AÇÃO COM O CABO USB PLUGADO A BATERIA DESCANÇA E QUEM ALIMENTA A PLACA E A CONEÇÃO VBUS E DENTRO DELE TEM UM CIRCUITO DE CHAVEAMENTO QUE FAZ A VBUS GERAR CARGA PARA MANTER O CELULAR LIGADO E TAMBEM ALIMENTAR OS POLOS DA BATERIA PARA ELA CARREGAR ISSO ACONTECE PRATICAMNETE NA VELOCIDADE DA LUZ ENTÃO ESTE COMPONENTE E UM MEIO DE CAMPO CHAVE E COMO NUM JOGO DE FUTEBOL ESTE COMPONENTE COM 4 OU 5 ANOS NESTE TRABALHO ARDUO ELE SIMPLISMENTE MORRE ENTRAR EM CURTO TOTAL OU ELE ENTRAR EM FUGA COMO SE ELE ESTIVESSE DOENTE MAIS ISSO FAZ A PLACA SIMPLESMENTE NÃO LIGA+ SE A PLACA NÃO DER COMSUMO NA FONTE E TER PLOBREMA DE DEFEITO SECUNDADRIO E MUITO DIFICIL SER ELE AI JA E OUTRA HISTORIA O IRMÃO DELE O PMIC

A LINHA PRIMARIA QUANDO SE ENCONTRA COM O FPMIC A CONDUÇÃO REVERSA MUDA SUPOSIÇÃO NO PINO DA BATERIA SAIR 470 EM CONDUÇÃO REVERSA APOS O IFPMIC NA PRIMEIRA BOBINA A CONDUÇÃO REVERSA IRAR SE ALTERAR PARA 370 POIS APESAR DAS DUAS SER TENÇÃO PRIMIMARIA A CONDUÇÃO REVERSA MUDA POR MUDAR O FORMATO DA TRILHA E TUDO MAIS NÃO E ATOA QUE UMA SE CHAMA VBAT E A OUTRA VPHPWR

O JEITO MAIS FACIL DE DIAGNOSTICA PLOBREMAS DO IFPMIC E ENTRAR 4.2 V DA BATERIA NO PRIMEIRO CAPACITO ANTES DELE E A POS ELE NÃO SAIR OS 4.2 AS VEZES SAIR 2.2 OU ATE ZERA TAMBEM DEFEITOS DE CARREGAMENTO POR CAUSA DAS MALHAS VBAT, TENSÃO 5V MALHAS USB_DN, USB_DP, USB_ID AS MALHAS USB_DN, USB_DP ELAS VÃO PARA O IFPMIC E DEPOIS VÃO PARA O PROCESSSÃO SE CUMUNICAR PARA O PROCESSADOR FALAR PARA MEMORIA LIBERAR O SOFTWARE. TAMBEM TEM INJETANDO TENÇÃO APOS ELE NA PRIMEIRA BOBINA E VER SE O COMSUMO MUDAR MAIS SE O COMSUMO NÃO MUDAR REALMENTE PODE SER O IFMIC AI E SO TROCANDO PODE TENTAR UM REBALING MAIS NORMALMENTE SO TROCANDO.TAMBEM TEM UM CAPACITOR CHAMADO BOOT ESTAT NO CIRCUITO DO IFPMIC AI TEM QUE POR O CABO USB CONECTAR E DE UM LADO CAPACITOR TEM QUEM QUE DAR 3.2 E OUTRO MAIS OU MENOS O DOBRO VARIA MUITO MAIS NORMALMENTE UM LADO TEM QUE DAR UMA TEÇÃO MAO]IS ALTA DO OUTRO MAIS BAIXA SE NÃO TER TENÇÃO NESTE CAPACITO BOOT MAIS UMA CONFIRMAÇÃO DO IFMIC ESTAR RUIM MAIS NEM TODAS PLACAS TEM ESTE CAPACITOR ENTÃO E UM TESTE BONUS SE TER ESTE CAPACITOR VOÇE TESTAR SE NÃO DEIXA 

SOBRE REMOVER ELE PARECER SER BEM SIMPLES MAIS MUITAS VEZES SE TORNA INFINITAMENTE DIFICIL PORQUE ELE NORMALMENTE FICA EM CIMA DO PROCESSADOR OU DO LADO DO PROCESSADOR E MEMORIA ENTÃO JA SABEM A FAMOSA SOLDA FRIA POR ISSO ANTES DE LIGAR A ESTACÃO DE AR PARA IRAR EM UNS 360 GRAUS MAIS OU MENOS VAZÃO DE AR NO 6 E ANTES DISSO COLOCAR UM TERMAL PAD EM BAIXO DO PROCESSASOR OU EM CIMA DEPENDE ONDE O IFPMIC ESTEJA E DEPOIS COBRIR COM FITA TEFON AS PARTES DO PROCESSADOR E SE PUDER AINDA PONHA MOEDA DE COBRE PORQUE TODO CUIDADO E POUCO SE TRATANDO DE PROCESSADOR UM REBALING NO PROCESSADOR E 10 VEZES MAIS DIFIL QUE UM REBALING NO  IFPMIC MUITO FACIL FAZER A SBSTITUIÇÃO OU REBALING DO IFMIC MAIS AQUELE CASO MELHOR PREVENIR QUE REMEDIR AS VEZES UM REPARO SIMPLES SE TORNAR UM PESADELO.
